SunChemical

Circuits

TECHNICKE INFORMACE
XV501T-4 sitotiskové barvy

1. Popis

ImagecureSMART® AQ XV501T-4 je sitotiskova teplem vytvrzovana, tekuta,
dvousloZkova svétlocitliva nepdjivd maska, ktera schne odpafovanim tékavych
latek a vyvolava se ve vodném roztoku uhli€itanu sodného nebo draselného, nebo
v rozpoustédle.

Tyto technické informace a odpovidajici bezpelnostni data je tfeba Fadné
prostudovat pfed pouzitim produkta.

2. Vlastnosti produktu

e PIni pozadavky direktiv RoHS & WEEE

e Vyborna pfilnavost ke vSem &istym povrchim médi.

e Nedoporucuje se pouzivat pro pretaveny cin a elektrolytické zlaceni vodi¢l. Pro
tyto procesy jsou doporuceny produkty Imagecure® AQ XV501T.

e Kdispozici je fada produktl, které vyhovi Siroké Skale podminek zpracovani.
PoZadovana barva a povrch Ize dosahnout michanim vhodného rezistu a €irého
katalyzatoru.

e Registrace v programu Sony Green Partner.

BSl ®
i “ U.L. FILE NUMBER E83564
1509001 ® is a registered trade mark
FM 09568
1SO14001 EMS 40768
3. Produktova rada:
SAP No.
90915548 XV501T-4 Extra Matt Blue Screen Resist
Extra matny modry sitotiskovy rezist 2.00kg. CAWN2512
90993380 XV501T-4 Extra Matt Red Screen Resist
Extra matny Cerveny sitotiskovy rezist 2.00kg. CAWN2568
91049352 XV501T-4 Extra Matt Black Screen Resist
Extra matny Cerny sitotiskovy rezist 2.00kg. CAWN2539
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90173627 XV501T-4 Clear Screen Hardener

Ciry sitotiskovy katalyzator 1.00 kg. CAWN2291
91052923 XV501T-4 Blue Screen Resist

Modry sitotiskovy rezist 0.67 kg. CAWP2617
91057027 XV501T-4 Red Screen Resist

Cerveny sitotiskovy rezist 0.67 kg. CAWP2656
91052925 XV501T-4 Black Screen Resist

Cerny sitotiskovy rezist 0.67 kg. CAWP2605
90173663 XV501T-4 Clear Screen Hardener

Ciry sitotiskovy katalyzator 0.33kg. CAWP2291
90173660 XV501T-4 Clear Screen Hardener

Ciry sitotiskovy katalyzator 0.33kg. CAWP2196

90160166 XZ107 Slow Thinner - pomalé fedidlo 5.00 L. CDSN4059
90160157 XZ46 Screen Cleaner — Cisti€ sit 5.00 L. CDSN4008

4. Manipulace
4.1 Skladovani a preprava

Skladovani v uzavienych obalech, na chladném misté (20°C/68°F), mimo pfimé zdroje tepla
a slunecéni zareni, minimalni doba skladovani produktt ImagecureSMART® AQ XV501T-4
¢ini 18 mésicu.

ImagecureSMART® AQ XV501T-4 vydrzi vystaveni vy8§im teplotam (40-60°C/104-140°F)
napf. v doprave, po dobu az 1 mésice bez zmény vlastnosti.

4.2 Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu je tfeba provadét dle pravidel pro tiskové barvy, dle pravidel pro
primyslové pouziti, s ohledem na vSechny odpovidajici pfedpisy a doporuceni.

Daldi specifické informace o doporuceni pro manipulaci jsou uvedeny v pfislusném
bezpecnostnim listu (SDS).

5. Aplikace / Podminky zpracovani
5.1 Pracovni podminky

Pro tisk a expozici byly zjistény podminky, které maji pfimy efekt na poruchy tenkych
izolaénich hrazi nepdjivé masky. Je vhodné vénovat zvySenou pozornost minimalizaci
prachovych &astic a vlaken v prostoru tisku a expozice.

Pro dosazeni odpovidajici spolehlivosti pfi zpracovani detaild menSich nez 100 ym se
doporucuje pracovat v prostiedi specifikace Cistoty minimalné Class 10,000.

Komer¢ni, automatizované tiskové systémy mohou disponovat vestavénou filtraci vzduchu,
vyrobce zafizeni nebo mistni zastupci firmy Sun Chemical poskytnou informace o jejich
vhodnosti.

Je také doporuceno pouzivat v tiskovych prostorach UV filtraci svétla (Zluté svétlo) z divodu
vysokeé fotocitlivosti téchto produktud.
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5.2 Michani

Pfed pouzitim musi byt komponenty rezist a katalyzator michany v poméru 2 : 1 (vahové).
Katalyzator musi byt vzdy pfidavan do rezistu.

Doporu€uje se mechanické michani k zajisténi dobrého promichani slozek rezistu a
katalyzatoru. Doporu¢ené mixery mohou mit variabilni rychlost motoru, padlové michaci
nastroje, vibracni nebo rotaéni michacky. Pouziti takovych michatek pomuze garantovat
konzistentnost michani produktl v kazdém baleni.

Casy michani zavisi na typu michacky, typicky éas michani pfi 40-110 otadkach/min. lez
oCekavat 10-15min. Nepouzivat pfili§ vysoké otacky pro michani, které zachyti velké
mnozstvi vzduchovych bublin v barvé.

Doporucuje se vénovat pozornost pfi michani, aby zadna ¢ast smési neulpéla na sténach a
dnu kontejneru a komponenty byly dikladné promichany.

Po zamichani se doporucuje ponechat barvu odstat k vybublani vzduchu cca 30 minut pfed
pouzitim.
Pfipravenou namichanou barvu uchovavat pfi teploté 23 + 2°C, doba zpracovatelnosti je cca

72 hodin. Obal vzdy neprodlené uzavfit vickem, aby se zabranilo kontaminaci a
nadmérnému odparovani rozpoustédia.

5.3 Redéni

Tyto produkty jsou dodavany pfipraveny k pouZiti a obecné se jejich fedéni nedoporucuije.
Pokud je v8ak fedéni nutné, Ize pouzit maximalné 3% fedidla ImagecureSMART® Slow
Thinner XZ107.

5.4 Cisténi
Je tfeba zajistit, aby cely povrch médi byl zcela Cisty, zbaveny rezidui a suchy pfed aplikaci
barvy ImagecureSMART® . Panely silné zoxidované a zaspinéné se doporucuje pouzit pfed
mechanickym Cisténim chemické mikroleptani, které by mélo odstranit oxidy a zbarveni

povrchu necistotami. Po chemickém ¢isténi by mél nasledovat dukladny oplach a suseni, a
nasledné mechanickeé Cisténi.

Doporucené Cisténi:

Kartacovani

Doporucuji se valce kfemiko-uhlikové (silicon carbide) hrubosti 280-400, Sitka stopy 8-
15mm. Oplach vodou a suSeni ma byt schopné fadné oplachnout a vysusit panely tak, aby

nezustala voda v otvorech nebo mezi vodici a na povrchu kartd€ovanych panell nezlstala
vlhkost ani necistoty.

Je dulezité, aby byl kazdy kartacovaci valec pravidelné kontrolovan, v pfipadé potfeby
srovnan, aby zajiStoval optimalni efektivitu Cisténi. Lze pouzit také nylonové valce hrubosti
600-800.

Pemza

Doporucuje se pemza nebo oxid hlinity v obsahu 12-18%, optimalné 15%. Oplach vodou a
nasledné suSeni musi byt dostateéné ucinné, tak aby byly zcela odstranény zbytky pemzy a
aby nezustavala voda v otvorech nebo v Uzkych mezerach mezi a aby na okartacovanych
deskach nebyly patrné skvrny.
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Chemické Cisténi
Pro Cisténi panell s Uzkymi mezerami mezi vodi¢i nemusi byt mechanické gisténi vhodné,
doporucuje se chemické ,hloubkové® mikroleptani. DoporuCuje se odzkouSet kompatibilitu

nepajivé masky Imagecure s pouzitym mikroleptanim a naslednymi procesy povrchové
Upravy médi.

Hodnoty hrubosti povrchu médi:
Ra 0,2-0,4um
Rdeltag 4-9°

Toto jsou optimalni hodnoty pfi vySe popsaném cisténi . Doporuéuje se minimalni hodnota
Ra 0,2um s R delta g >4° (optimalni hodnota Rdeltaq 7 —9°).

Pro podrobnégjsi vysvétleni uvedenych hodnot hrubosti povrchu si vyzadejte zvlastni
technicky list.

Poznamka: Doporucuje se aplikovat barvu ImagecureSMART® XV501T-4 v dobé nejpozdéji
2 — 4 hodiny po Cisténi povrchu. Maximalni ¢as zavisi na aktualnich hodnotach teploty a
vihkosti vzduchu. Panely odstavené déle nez 4 hodiny by mély byt €istény znovu.

5.5 Aplikace

Barvu ImagecureSMART® XV501T-4 Ize tisknout na vétSiné typl vertikalnich a
horizontalnich sitotiskovych stroja.

Typicky polyesterova sitovina 32—43T/cm, térkova guma tvrdosti 65—70° shore s pravouhlym
profilem. Pro desky se zakladni tloustkou médi 18 a 35um je vhodné sito 43T/cm.

Pro desky s tloustkou médi 70um nebo pro desky vyzadujici specifické izolacni napéti mize
byt potfebné pouzit fidSi sita 32—36T/cm.

Doporu€ujeme provést tiskové zkousky s naslednym vybrusem k ovéfeni dostate¢ného
pokryti vodi€¢li. Sita musi byt pfed pouzitim Cista a ddkladné vysuSena, zbavena zbytki
CistiCu a barev.

5.6 Myti

Pro myti barev se doporuCuje Cisti€ sit XZ46. Pro zvlastni pozadavky zakaznik( jsou
k dispozici alternativni Cisti¢e. Doporuceni pro vybér vhodného produktu kontaktujte mistniho
zastupce Sun Chemical Circuits.

5.7 Suseni

Dobré vysus$eni natisknutého filmu je dllezité, takze je tfeba pouzit pece s dobrym teplotnim
profilem a odsavanim. Konkrétni parametry suseni (Cas a teplota) budou zavislé na pouzité
susici peci, stejné jako na mnozstvi tepla a mnozZstvi suSenych panelu.

Doporucuje se nechat natisknuté desky pfed umisténim do pece odvétrat po dobu 5-10 min.
v bezprivanovém prostiedi pfi pokojové teploté.

K zajisténi dostateCného odveétrani t€kavych latek se doporucuje rychlost proudeni vzduchu
v peci 1-2 m/s. UCinnost sudeni klesa, pokud rychlost proudéni vzduchu v peci klesne pod
0,5 m/s.
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Pro systémy vertikalniho sitotisku a vertikalni suSici pece je doporu¢ené nastaveni teploty
vzduchu 75 — 85°C po dobu 30 — 50 minut. Optimum 80°C po dobu 45 minut. Suseni je
zavislé na tloustce desky a tloustce nanasené vrstvy barvy ImagecureSMART®, stejné jako
na proudéni vzduchu v peci.

Pro tisk metodou jedna strana/suSeni, druha strana/suSeni jsou doporucené parametry
suSeni ve skiinoveé peci nasledujici:

Strana 1 10 - 15 min. pfi 75 - 80°C

Strana 2 25 - 35 min. pfi 75 - 80°C
Maximalni ¢as suSeni (strana 1+2) by nemél pfesahnout 45 minut pfi 80°C.

ImagecureSMART® XV 501T-4 je mozno téz susit v IR peci. Specificky ¢as a teplota zavisi
na pouzité IR peci. Pro doporuceni specifickych parametrli suSeni kontaktujte mistniho
zastupce Sun Chemical Circuits.

Mezi jednotlivymi deskami je tfeba ponechat odpovidajici prostor. Doporucuje se vzdalenost
25 — 40 mm mezi deskami k zajisténi dostateCného proudéni vzduchu.

Po vysu$eni se doporucuje desky exponovat a vyvolat do 24 hodin. Maximalni ¢as odstaveni
desek pfed expozici/vyvolanim je 72 hodin. Nicméné se doporucCuje skladovat desky
v podminkach Zlutého svétla s fizenou teplotou a vihkosti vzduchu. Pokud vlhkost vzduchu
vzroste nad 60% relativni vihkosti snizi se doba skladovatelnosti desek.

5.8 Expozice

VSechny systémy barev ImagecureSMART® XV501T-4 pracuji negativné a lze je pouzit se
vSemi expozi¢nimi jednotkami pouzivajicimi zelezem dopované rtutové lampy s vinovou
délkou UV zafeni mezi 300 — 400 nm.

DoporuCuji se zelezem dopované lampy s vykonovym rozsahem 5 —10 kW. Infralervena
slozka by méla byt potlatena bud chlazenim jednotky nebo infratervenym filtrem tak, aby se
teplota fotopfredlohy pohybovala do 30°C. Optimalni pracovni teplota je v rozsahu 22 — 25°C.

Typicka expoziéni energie je 200 — 300 mJ/cm? *. Mirné zvy$ené hodnoty mohou vyzadovat
optimalizaci vlastnosti.

* Expozice méfena radiometrem IL390B firmy International Light Co. Inc.

Typické hodnoty 21-stupfiového Sedého klinu Stouffer jsou 8 — 10 (plnd barva). Pro
selektivni Ni/Au nebo imersni Sn jsou doporu¢ené hodnoty 21-stupriového Sedého klinu
Stouffer 10/11 (pIna barva).

Fotopfedloha ma mit hodnoty Dyax> 4.0 @ Dy, < 0.15.

Panely vyvolavané v rozpoustédle by mély mit minimalni hodnotu Stouffer 10.

5.9 Tepelny uder

Panely vyvolavané v rozpoustédle mohou vyzadovat tepelny uder bezprostiedné po
expozici. Doporu¢ené podminky jsou 100°C po dobu 100s.
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5.10 Vyvolani
Vyvolani ve vodném roztoku

Barvy ImagecureSMART® XV501T-4 se vyvolavaji v roztoku uhli¢itanu draselného nebo
sodného. Doporuéena koncentrace uhli¢itanu je 10 £ 2 gl/l.

Pracovni rozsah pH je 11.3 az 10.8 pro vodny roztok uhli¢itanu. K zaji§téni kvality vyvolani
se doporuCuje, aby hodnota pH vyvolavaci lazné neklesla pod 10.8. Pfi pH < 10.6 mlze
efektivnost vyvolavaci lazné poklesnout z divodu zvySeného syceni fotopolymerem.

Doporuceny rozsah teplot je 30 — 40°C, optimalné 35 — 38°C.
Tlak postfiku ve vyvolavacim zafizeni 2 — 4 bar (30-60 PSI), optimalné 2.5 bar (37,5 PSI).

Casy vyvolani ve vyvolavacich komoréch jsou 45 — 80 sekund, optimaln& 60 sekund. Pro
desky s malymi otvory (0.2 — 0.4 mm) nebo u laminatl tloustky vétSi nez 3 mm muze byt pro
uplné vyvolani z dér nezbytné prodlouzZeni ¢asu vyvolani.

Tlak oplachu vody by mél byt 2 — 3 bar, s pracovni teplotou 15 — 30°C.

Doporucuje se pouzit pokud mozno tvrdou vodu (cca 200 ppm rozpusténych iontl),
nasledovany koneénym oplachem deionizovanou vodou.

K zamezeni pénéni vyvolavaci lazné je nutné pfidavat odpénovac. MnozZstvi muze byt
rozdilné, zavislé na typu pouzitého odpénovace, velikosti a poctu vyvolavacich komor, poctu
postfikovych trysek, tlaku v systému a obsahu vyvolaného rezistu v lazni. V kazdém pfipadé
se doporucuje pfidavat pouze nezbytné mnozstvi odpénovace.

Vyvolani v rozpoustédle

Barvy ImagecureSMART® XV501T-4 Ize vyvolat také v rozpoustédle (BDG, EDG nebo
BLO). Teplota Iazné by méla byt 30 + 2°C a €as vyvolani mezi 120 a 160 sekundami. Tlak
postiiku 4 — 5 bar. Optimalni podminky vyvolani jsou pfi 150 sekundach, teplota 30°C, tlak 4
— 5 bar.

Odstranéni vrstvy barvy Imagecure® Ize provést ponofenim do specialniho striperu
nepajivych masek nebo do 5% roztoku hydroxidu sodného pfi teploté 50 — 70°C.

5.11 UV uder

Obecné barvy ImagecureSMART® XV501T-4 nevyZaduji UV uder. Mohou vSak nastat
technologické podminky jejichz splnéni bude UV uder vyZadovat.

Pokud je UV uder potfebny, doporucuje se jej provést pfed koneCnym vytvrzenim, pouzitim
vicelampové UV vytvrzovaci jednotky. Doporugena energie 1000 — 1500 mJ/cm?®.

UV Uder Ize provést také po koneéném vytvrzeni, doporugena energie 2500 — 3000 mJ/cm?.

Toto UV vytvrzeni zvysi tvrdost povrchu, redukuje emise tékavych latek, redukuje iontovou
kontaminaci a zajiStuje zvySenou odolnost OEM ¢isticim procesum pfi osazovani.

5.12 Vytvrzeni

Dulezité je provadét nezavislé méreni teplotnich profill vSech pouzivanych peci nebot
nastaveni teploty nebyva vzdy pfesné a proudéni vzduchu v peci nebo poskozena dverni
tésnéni mohou vytvaret horka nebo studena mista v peci.
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Doporuceny cyklus vytvrzeni je pfi 150 — 155°C po dobu 60 — 90 min. Optimalni je 155°C po
dobu 60 min. Cas vytvrzeni je tfeba méfit od okamziku kdy teplota v peci dosahne nastavené
hodnoty.

K zajisténi konzistentniho teplotniho gradientu v peci stejné jako rovnomérného stupné
vytvrzeni barvy je nutné dostatecné proudéni vzduchu v peci.

Respektovat ukladani desek do pece ve vzdalenosti 25 - 40 mm od sebe.

VSechny vyvody vzduchu a odsavaci ventilatory by mély byt dobfe izolovany proti uniku
tékavych latek do okolniho pracovniho prostredi.

5.13 Servisni potisk

VSechny produkty ImagecureSMART® XV501T-4 jsou kompatibilni s Sirokou Skalou
potiskovych barev Sun Chemical vytvrzovanych UV zafenim nebo teplem nebo fotocitlivych
barev.

Teplem tvrzené barvy mohou byt aplikovany pro zvySeni produktivity pfed koneénym
vytvrzenim nepajivé masky.

6. Ochrana zdravi a bezpec€nost pfi praci
Detailni bezpec€nostni listy vyrobkl jsou dodavany mistnimi zastupci Sun Chemical Circuits.

Uvedené produkty byly testovany a splniuji pozadavky norem RoHS Directive 2002/96/EC a
2011/65/EU, a European Directive 2003/11/EC, o obsahu kov( - Pb (olovo / slitiny olova),
Hexavalent Chromium, Cd (kadmium), Hg (rtut), a polybrominatové zhasece ohné.

SplAuje normu (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex Il — Europe.
Registrovano v programu Sony Green Partner Program, Certificate Number 11490
Sony Green Book Number 18880002

Jako celosvétovy vedouci vyrobce barev, pigmentd a technologii barev, Sun Chemical je
lidrem prdmyslu ve vyvoji a vyrobé produktu, které minimalizuji vliv vlastni vyroby i zakazniku
na zivotni prostfedi a snazi se maximalizovat vyuziti obnovitelnych zdroji. Je nasi
zodpovédnosti byt aktivné zapojeni ve spole€enstvich, kde Zijeme a pracujeme, a nabizet
sméry naplnéni dnesnich potfeb bez negativnich vlivi na uspokojovani potfeb budoucich
generaci.

7. Vlastnosti filmu / Technicka specifikace
7.1 Fyzikalni vlastnosti ImagecureSMART® XV501T-4 Screen

Kéd Viskozita Mérna Teplota Obsah netékavych
hmotnost vzplanuti latek
CAWN2512 18.0-22.0Pas 1.25 >70°C (158°F) 70.0 -71.5%
CAWN2568 18.0-22.0Pa.s 1.25 >70°C (158°F) 70.0 - 71.5%
CAWN2539 15.0-18.0Pa.s 1.25 >70°C (158°F) 67.9%

CAWP2605/2617/2656 18.0 —22.0 Pa.s 1.32 >70°C (158°F) 72.0 = 75.0%
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CAWN/P2291/2196 11.0-17.0Pas 1.20 >70°C (158°F) 79.8%

*Viskozita méfena pfi 25°C (77°F). Viskozita se mlze vyrazné ménit se zménou teploty
barvy, mnozstvim testované barvy, typem viskozimetru a testovaci metodou.

Obsah netékavych latek (pfi dodani) 72 -74%
Obsah tékavych organickych latek (VOC) 360 - 4009/l

7.2 Vlastnosti vytvrzeného filmu ImagecureSMART® XV501T-4

Odolnost pajce MIL-PRF-55110F 30 s @ 288°C (550°F)
IPC SM840E
Odolnost tavidllim IPC SM840E splfiuje
Odolnost chemickému pokoveni Ni/Au splfiuje
Odolnost chemickému cinu splfiuje
Odolnost chemickému stfibru splfiuje
Hydrolyticka stabilita IPC SM840E Class H splfiuje
Odolnost fedidlim, ¢isti¢iim, tavidlim IPC SM840E Class H spliuje
Odolnost plisnim IPC SM840E Class H splfiuje
Tvrdost na otér tuhy IPC SM840E Class H splnuje (7H)
Pfilnavost (méd) IPC SM840E Class H spliiuje
EN ISO 2409 < GT1
Teplotni Sok IPC SM840E Class H splfiuje
MIL-PRF-55110F spliuje
MIL-STD-202G splfiuje
Bosch Y 273 R80 029 Class TC1 and TC6 splfiuje
Siemens 657539.49.60 Class C splfiuje
Teploty skladovani IPC SM840E Class H splfiuje
Bosch Y 273 R80 029 Class TC1 and TC6 splfiuje
Siemens 657539.49.60 Class C splfiuje
Chemicka odolnost IPA >1 hodina
1,1,1 Trichloroethane >1 hodina
MEK >1 hodina
Methylene Chlorid >1 hodina
Alkalické detergenty >1 hodina
tavidla >1 hodina
lontovéa kontaminace MIL-PRF-55110F (Alpha lonograph 500M) <0.3pg. NaCl/cm?
Hoflavost UL 94V0 Rating File No. E83564
Bellcore TR-NWTO000078 splfiuje
Izolaéni odpor IPC SM840E Classes T & H splfiuje
Vlhkost a izola¢ni odpor IPC SM840E Classes T & H splfiuje
Elektromigrace IPC SM840E Classes T & H spliuje
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E-Koroze Bosch Y 273 R80 029 splriuje
Siemens 657539.49.60 splfuje
Dielektricka konstanta Er (1 MHZz) 3.9-4.0
Faktor dielektrické tangencialni ztraty (102 Hz - 106Hz) 0.02
Dielektricka pevnost IPC SM840E Classes T & H 120kV/mm.
(50Hz.) DIN53481
8. Dolozka

Tyto informace byly peclivé sestaveny na zakladé praktickych zkuSenosti a dukladnych
laboratornich testl. Presto vlastnosti vyrobkld a jejich vhodnost pro konkrétni aplikaci
zakaznika zavisi na podminkach pouziti materialu pro potisk. DoporuCujeme, aby si
zakaznici sami ovéfili, zda vyrobek spini vS8echny jejich poZadavky pfed nasazenim do
vyroby. Vzhledem k tomu, Zze nemuzeme predvidat, ani kontrolovat podminky, za nichz jsou
nase vyrobky pouzivany, neni tudiz mozné zarucit jejich vykon. Podminky prodeje se fidi
nasimi standardnimi obchodnimi pravidly.

9. Technicka podpora / kontakty

Sun Chemical Circuits je mezinarodni firma poskytujici technickou, technologickou a
prodejni podporu svym zdakaznikim po celém svété. Pokud vyzadujete vice informaci,
tykajicich se tohoto produktu nebo o rozsahlé Skale materiald pro vyrobu desek ploSnych
spoju, prosim kontaktujte mistniho prodejce nebo technickou podporu na webovych
strankach: http://www.sunchemicalhelpdesk.com .
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